「SEMICON Japan 2026」 京都パビリオンブース出展申込書

申込日：　　　年　　月　　日
１．申込者情報
	事業者名
	

	代表者　氏名
	

	企業概要
	〒
	
	所在地
	

	
	設立年月
	年　　　月
	資本金
	円

	
	従業員数
	人
	業　種
	

	
	事業内容
	



	出展担当者
	部署・役職
	

	
	氏　名
	
	TEL
	

	
	E-mail
	


【個人情報の取り扱いについて】
1 ご提出頂きました個人情報は、事務局にて厳重に管理致します。
2 お申込みされた企業様には、事務局から展示会、セミナー等のご案内（DM、E-mail)をお届けする場合がございます。予めご了承ください。


２．出展品情報
	出展品・技術・
サービスの名称
	

	出展内容
出品物の特徴や
差別化要素等
	【出展品の特徴、他社との差別化要素（新規性・独自性・優位性・想定ニーズ等）について、詳しく記載ください】※写真や図等の挿入も可

	①事業計画と
出展目的
②求める商談先
（業界/業種/
職種等）
	【出展目的記載例：販路開拓、代理店探し、ネットワーク形成、資金調達等】









	出展方法
	【サンプル展示・実演・動画・カタログ/チラシ配架等 】 

	展示会後の
フォローアップ
体制
	【フォローアップ担当者の有無・人数】

　Ａ　有　　　・　　Ｂ　無　　　　　　　　　※「Ａ」を選んだ場合・・・　　　　名

	＜事前準備＞
①事業実績

②取組み予定の事前準備内容
※セミナー参加/事前視察等
	【事業実績等/事前準備の状況】 ※商談の実現性等を把握のため










	保有する
特許や認証等
	【特許や認証の取得状況について　※取得予定の場合は時期を併記ください】








必要事項をご記入のうえ、カタログやパンフレット（pdf/HP）等を添え、
電子メールにて下記へお送りください。
【〆切　2026年８月７日（金）１7時】
件名は「SEMICON Japan 2026出展申込」とご記入願います。
【注】本出展申込書の内容を選考資料といたします。

<問い合わせ先・申込書提出先>
AI時代に向けた京都ものづくり産業の成長戦略実行委員会
　（事務局）
　〒６００－８８１３
京都市下京区中堂寺南町１３４ 京都府産業支援センター
公益財団法人京都産業２１イノベーション推進部統括担当内
TEL: 075-315-8677
E-MAIL: semicon@ki21.jp
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